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Instrukcja obstugi sprz^tu 

Komputer osobisty HP Compaq Business 
Model dc5100 typu microtower 

Numer katalogowy dokumentu: 376292-241 
Listopad 2004 r. 

Ten podrccznik zawiera podstawowe informacje na tcmat rozbudowy 
tego modclu komputera. 



© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
[nformacje zawarte w niniejszym dokumencie moga. zostac zmienione 
bez uprzedzenia. 

Microsoft, MS-DOS, Windows oraz Windows NT sa znakami towarowymi 
finny Microsoft Corporation w USA i w innych krajach. 

Jedyne warnnki gwarancji na produkty i uslugi finny HP sa. uj^te w odpowiednich 
intormacjach o gwarancji towarzyszacych tym produktom i uslugom. 
Zadne z podanych tu informacji nie powinny bye uznawane za jakiekolwiek 
gwarancje dodatkowe. Finna HP nie ponosi odpowiedzialnosci za bl^dy 
techniczne lub wydawnicze ani pominiecia, jakie mogq wystqpic w tekscie. 

Niniejszy dokument zawiera prawnie zastrzezone informacje, ktore sa, 
chronione prawami autorskimi. Zadna cz^sc tego dokumentu nie moze bye 
kopiowana, reprodukowana ani tlumaczona na inny jezyk bez uprzedniej 
pisemnej zgody firmy Hewlett-Packard. 

AOSTRZEZENIE: Tak oznaczane sq zalecenia, ktorych nieprzestrzeganie 
moze doprowadzic do obrazeh ciata lub smierci. 



APRZESTROGA: Tak oznaczane sq zalecenia, ktorych nieprzestrzeganie 
moze doprowadzic do uszkodzenia sprzetu lub utraly danych. 
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Elementy produktu 



Elementy w konfiguracji standardowej 

Elementy komputera HP Compaq typu microtower roznia. si? 
w zaleznosci od modclu. Pcinq list? sprz?tu i oprogramowania 
zainstalowancgo w komputerze mozna uzyskac, uruchamiajac 
program Diagnostics for Windows. Instrukcjc dotyczace obstugi 
tcgo programu mozna znalezc w zamieszczonym na dysku CD 
Documentation Podreczniku rozwiqzywania problemow. 




Konfiguracja komputera typu microtower 
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Eiemeniy produktu 



Elementy panelu przedniego 

Konfigumcja nap^dow rozni sig w zalcznosci od modclu. 




Elementy panelu przedniego 


O Napedy optyczne (CD-ROM, CD-R/RW, © 
DVD-ROM, DVD+R/RW lub zintegrowany 
naped CD-RW/DVD) 


Przyciski wysuwajqce 
napedow optycznych 


© Wskazniki aktywnosci © 
napedow optycznych 


Przycisk zasilania 


© Naped dyskietek (opcjonalny) © 


Wskaznik zasilania 


O Wskaznik aktywnosci napedu dyskietek © 
(opcjonalny) 


Wskaznik aktywnosci dysku twardego 


© Przycisk wysuwania dyskietki © 
(opcjonalny) 


Gniazdo sluchawkowe 


© Porty USB (Universal Serial Bus) © 


Zlqcze mikrofonowe 
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Elemenfy produktu 



Elementy panelu tylnego 




Elementy panelu tylnego 

O Gniazdo kabla zasilajqcego © S£ Ztqcze sieciowe RJ-45 

© Przetqcznik wyboru © Li Ztqcze rownolegle 

napiecia zasilania 

© £ Zlqcze myszy PS/2 © □ Ztqcze monitora 

0 S Ztqcze klawiatury PS/2 <B> *-J Ztqcze stuchawkowe/ 

ztqcze wyjsciowe 

© Port USB (Uniwersal Serial Bus) © -+J" Wejsciowe ztqcze audio 

© 10101 Ztqcze szeregowe* ® f Ztqcze mikrofonowe 

Uktad i liczba ztqczy rozniq sie w zaleznosci od modelu komputera. 

Jezeli zoinstalowana jest karta graficzna typu PCI, to ztqcza na karcie i na plycie gtownej 
mogq bye uzywane jednoczesnie. Aby mozliwe bylo korzystanie z obydwu ztqczy, 
konieczna moze bye zmiana pewnych ustawieh w programie Computer Setup. Informacje 
o lunkeji Boot Order (Kolejnosc rozruchu) mozna znalezc w Podreczniku do programu 
Computer Setup (F10) na dysku CD Documentation. 

*Ztqcze na ptycie gtownej oznaczone symbolem P52 obstuguje opcjonalny drugi port 
szeregowy (nr katalogowy: 284216-001). 
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Eiemeniy produktu 



Elementy klawiatury 




O Klawisze funkcyjne 



Umozliwiajq wykonywanie funkcji specjalnych, ktore rozniq sie 
w zaleznosci od uzywanej w danym momencie aplikacji. 



Klawisze do edycji 



Nalezq do nich nastepujqce klawisze: Insert, Home, Page Up, 
Delete, End oraz Page Down. 



Wskazniki stanu 



Okreslajq stan ustawieh komputera i klawiatury 
(Num Lock, Caps Lock oraz Scroll Lock). 



Klawisze 
numeryczne 



Dziatajq podobnie jak klawiatura kalkulatora. 



Klawisze 
ze strzatkami 



Sluzq do nawigacji w obrebie dokumentow i witryn sieci Web. 
Pozwalajq przesuwac zawartosc ekranu w lewo, w prawo, 
w gore i w do! za pomocq klawiatury, bez uzycia myszy. 



Kl 



awisze 



Ctrl 



Uzywane w kombinacji z innymi klawiszami; efekt dzialania 



zalezy od uzywanei aphkacii 



Stuzy (podobnie jak prawy przycisk myszy) do otwierania menu 
podrecznych w aplikacjach pakietu Microsoft Office. W innych 
aplikacjach moze pefnic inne funkcje. 

Stuzq do otwierania menu Start systemu Microsoft Windows. 
Uzywane w kombinacji z innymi klawiszami umozliwiajq 
wykonywanie innych funkcji. 

Uzywane w kombinacji z innymi klawiszami; efekt dziafania 
zalezy od uzywanej aplikacji. 



© Klawisz aplikacji 



Klawisze z logo 
systemu Windows* 



Kl 



awisze 



Alt 



Klawisze dostepne w wybranych regionach geograficznych. 
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Elemenfy produktu 



Opcjonalna klawiatura HP Modular Keyboard 

Jezeli zestaw komputcrowy zawicra klawiature I IF Modular 
Keyboard, nalezy zapoznac sie. z podr^cznikiem HP Modular 
Keyboard User Guide (Instrukeja obshtgi klawiatury HP Modular 
Keyboard) na dysku CD Documentation w eclu uzyskania informacji 
o jej clemcntach i konfiguracji. 

Klawisz z logo systemu Windows 

Klawisz z logo systemu Windows, uzywany w kombinacji z innymi 
klawiszami, umozliwia wykonywanie okrcslonych funkeji 
dostgpnych w systemic operacyjnym Windows. Umiejscowienie 
klawisza z logo systemu Windows przedstawiono w czesci 
„Elementy klawiatury". 



Funkcje klawisza z logo systemu Windows 


Klawisz z logo systemu Windows 


Wyswietla lub ukrywa menu Start. 


Klawisz z logo Windows + d 


Wyswietla pulpit. 


Klawisz z logo Windows + m 


Minimalizuje wszystkie otwarte aplikacje. 


Shift + klawisz z logo Windows + m 


Cofa minimalizacje wszystkich otwartych aplikacji. 


Klawisz z logo Windows + e 


Otwiera okno dialogowe M6j komputer. 


Klawisz z logo Windows + f 


Otwiera okno dialogowe Znajdz dokument. 


Klawisz z logo Windows + Ctrl + f 


Otwiera okno dialogowe Znajdz komputer. 


Klawisz z logo Windows + Fl 


Uruchamia Pomoc systemu Windows. 


Klawisz z logo Windows + 1 


Blokuje komputer podlqczony do domeny sieciowej 
lub umozliwia przefqezanie uzytkownikow 
(w przypadku komputera, ktory nie jest podtqezony 
do domeny sieciowej). 


Klawisz z logo Windows + r 


Otwiera okno dialogowe Uruchamianie. 


Klawisz z logo Windows + u 


Uruchamia Menedzera narzedzi. 


Klawisz z logo Windows + Tab 


Aktywuje nastepny przycisk na pasku zadan. 
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Elemeniy produktu 



Funkcje specjalne myszy 

Wigkszosc aplikacji mozna obslugiwac za pomoca, myszy. 
Funkcje przypisanc do poszczegolnych przyciskow myszy zaleia. 
od uzywanej aplikacji. 

Umiejscowienie numeru seryjnego 

Kazdemu komputcrowi nadano unikatowy numer seryjny oraz numer 
idcntyfikacyjny produktu, ktorc znajdujii sig na pokrywie gornej 
komputera. Numcry tc nalezy przygotowac przed skontaktowanicm 
si? z punktem serwisowym. 




Polozenie numeru seryjnego i numeru identyfikocyjnego produktu 
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Rozbudowa komputera 



Cechy komputera utatwiajqce rozbudow? 
i serwisowanie 

Budowa komputera typu microtower uiatwia jcgo rozbudowc. 
i serwisowanie. Do przeprowadzenia wi^kszosei proccdur 
instalaeyjnyeh opisanych w tym rozdzialc nie sa. wymaganc 
zadnc narzedzia. 

Ostrzezenia i przestrogi 

Przcd przystqpicniem do rozbudowy komputera nalezy uwaznie 
przeezytae wszystkie inslrukcje, przestrogi i ostrzezenia zawarte 
w tym podreezniku. 

AOSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko porazenia prqdem eleklrycznym 
lub poparzenio, przed dotknieciem elementow wewnetrznych kompulera 
nalezy sprawdzic, czy wtyczka kabla zasilajqcego zostata wyjeta 
z gniazda sieci elektrycznej oraz nalezy odczekac, az wewnetrzne 
elementy kompulera ochlodzq sie. 



AOSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko porazenia prqdem, pozaru albo 
uszkodzenia urzqdzenia, nie nalezy podlqczac ztqezy 
telekomunikacyjnych/telefonicznych do gniazda karly sieciowej (NIC). 



APRZESTROGA: Wytadowania clektrostatyczne mogq uszkodzic 
elektroniczne elementy kompulera lub jego urzqdzenia dodatkowe. 
Przed przystqpieniem do wykonywania opisanych ponizej czynnosci 
nalezy pozbyc sie nagromadzonych ladunkow elektrostatycznych, 
dotykajqc uziemionego obieklu melalowego. Wiecej informacji na ten 
temat mozna znalezc w dodalku D, „Wytadowania elektrostatyczne". 



APRZESTROGA: Przcd zdjeciem pokrywy komputera nalezy sprawdzic, 
czy komputer jest wylqczony, a wlyczka kabla zasilajqcego jest wyjeta 
z gniazda sieci elektrycznej. 
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Rozbudowa komputera 



Zdejmowanie panelu dost^pu komputera 

Aby zdjac panel dost^pu komputera: 

1 . Wyiacz komputcr w prawidiowy sposob z poziomu systemu 
operaeyjnego, a nasujpnie wyla.cz wszystkie podiaczonc do niego 
urzadzcnia zcwn^trzne. 

2. Odiacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i od 
komputera, a nast^pnie odiacz wszystkie urzadzcnia zcwncttzne. 

APRZESTROGA: Przed zdjeciem panelu dostepu komputera nalezy sprawdzic, 
czy kompuler jest wylqczony, a wtyczka kabla zasilajqcego jest wyjeta 
z gniazda sieci elektrycznej. 



3. Odkrcc srube. O mocujaca. panel dostepu do podstawy 
montazowej komputera. 

4. Przcsun panel dostgpu do tylu © o okolo 2,5 cm, a nastc/pnie 
zdcjmij go z komputera. 



Aby zainstalowac clemcnty wcwn?trzne, mozna poiozyc komputer 
na boku. Panel dostepu z uchwytem powinien bye skierowany w gore. 
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Rozbudowa komputera 



Zdejmowanie pokrywy przedniej 

Aby zdjac pokrywe przednia; 

1 . Wyiacz komputer w prawidiowy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nastepnie wyiacz wszystkie podtaczonc do niego 
urzadzcnia zcwnetrzne. 

2. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i od 
komputera, a nastepnie odlacz wszystkie urzadzcnia zcwnctrzne. 

3. Zdejmij panel dostcpu komputera. 

4. Aby zdjac pokrywe. przcdnia., nacisnij wszystkie trzy zatrzaski 
umieszczone z lewej strony pokrywy 0, a nastepnie odchyl 
pokrywe od podstawy montazowej ©, zaczynajac od lewej strony. 




Zdejmowanie pokrywy przedniej 



Instrukcja obslugi sprzefu 



www.hp.com 



2-3 



Rozbudowa komputera 



Instalowanie dodatkowej pamieci 

Komputer jest wyposazony synchroniczna. pamicc dynamiczna. 
o dostcpic swobodnym, o podwojncj szybkosci przesylania danych 
(DDR2-SDRAM) w modutach w obudowic dwurzcdowcj (DIMM). 

Moduly DIMM 

W gniazdach pamieci na piycic glownej mozna zainstalowac 
maksymalnic cztery standardowc moduly DIMM. W gniazdach tych 
znajduje sie. przynajmnicj jeden fabrycznic zainstalowany modut 
DIMM. Aby osiajmac maksymalna. efektywnosc systcmu pamieci, 
na piycic glownej mozna zainstalowac do 4 GB pamieci 
skonfigurowancj do pracy w charaktcryzujacym si? duza. wydajnoseia. 
trybic dwukanalowym. 

Moduty DIMM typu DDR2-SDRAM 

Aby system funkejonowai prawidlowo, nalczy uzywac naste.puja.cych 
modulow DIMM typu DDR2-SDRAM: 

■ wyposazonych w standardowc zlacza 240-stykowe; 

■ niebuforowanych i zgodnych ze specyfikacjii PC3200 400 MHz 
lub PC4300 533 MHz; 

■ 1 ,8-woltowych modulow DDR2-SDRAM DIMM. 
Moduly DDR2-SDRAM DIMM muszq tez: 

■ obslugiwac paramctr opoznicnia CAS Latency 3, 4 lub 5 (CL = 3, 
CL = 4 lub CL = 5) w przypadku modulow DDR2/400 MHz; 
obslugiwac parametr opoznicnia CAS Latency 4 lub 5 (CL = 4 
lub CL = 5) w przypadku modulow DDR2/533 MHz; 

■ zawierac obowiazujace informacjc dotyczace szeregowych 
mctod wykrywania pamieci (SPD), opublikowane przez 
organizacje. JEDEC. 

Dodatkowo komputer obsluguje: 

■ uklady pamieci bcz funkeji kontroli i korygowania bicdow 256 
i 512 mcgabitow oraz 1 gigabit; 

■ jednostronnc i dwustronne moduly DIMM; 

■ moduly DIMM zbudowanc z 8 lub 16 ukladow DDR; moduly 
DIMM zbudowanc z 4 ukladow SDRAM nic sa, obslugiwane. 

(gjjv System nic uruchomi si§, jezeli zostana. zainstalowane 
nieobslugiwanc moduly DIMM. 



2-4 



www. hp. com 



Instrukcja obslugi sprz?tu 



Rozbudowa komputera 



Wypetnianie gniazd DIMM 

System automatycznie przetacza sie. na prace. w trybie 
jednokanatowym, asymetrycznym trybic dwukanaiowym lub 
charakteryzujacym si? duza. wydajnosciq trybie dwukanafowym 
z przeplotem, w zaleznosci od sposobu zainstalowania 
modulow DIMM. 

■ System dziala w trybic jednokanatowym, jezeli gniazda DIMM 
sa. wypcinionc tylko w jednym kanale. 

■ System dziaia w asymetrycznym trybie dwukanaiowym, 

jezeli calkowita pojemnose pamieci modulow DIMM w kanale A 
nie jest rowna catkowitej pojemnosci pamicci modulow DIMM 
w kanale B. 

■ System dziata w charakteryzujacym sie duza. wydajnosciq trybic 
dwukanaiowym z przeplotem, jezeli calkowita pojemnose 
pamicci modulow DIMM w kanale A jest rowna catkowitej 
pojemnosci pamicci modulow DIMM w kanale B. Technologic 

i szerokosci urzadzeri zastosowanych w poszczcgolnych kanalach 
moga. bye rozne. Na przyklad jezeli w kanale A zostana. 
zainstalowane dwa moduly DIMM 0 pojemnosci 256 MB, 
a w kanale B — jeden modut DIMM o pojemnosci 512 MB, 
system bedzic dziatac w trybic z przeplotem. 

■ W kazdym trybie maksymalna szybkosc dziatania jest okreslona 
przcz cz^stotliwosc taktowania najwolniejszcgo modulu DIMM 
w systemic. Jezeli na przyklad w systemie zostanic zainstalowany 
modul DIMM o czestotliwosci 400 MHz i modut DIMM 

o czestotliwosci 533 MHz, system bedzic pracowac 
z szybkosciii 400 MHz. 

Na ptycic gtowncj znajduja, si? cztery gniazda DIMM 
(po dwa gniazda na kazdy kanat). Gniazda te sa. oznaczonc 
symbolami XMM1, XMM2, XMM3 i XMM4. Gniazda XMM1 
i XMM2 pracujq w kanale pamieci A. Gniazda XMM3 i XMM4 
pracujq w kanale pamicci B. 
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Rozbudowa komputera 




Poiozenie gniazd DIMM 



Pozycja 


Opis 


Kolor 
gniazda 


O 


Gniazdo DIMM XMM1, kana* A 


Czarne 


© 


Gniazdo DIMM XMM2, kana* A 


Biate 


© 


Gniazdo DIMM XMM3, kanal B 


Czarne 


0 


Gniazdo DIMM XMM4, kanat B 


Biate 
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Rozbudowa komputera 



Instalowanie modulow DIMM 



APRZESTROGA: Gniazda modulow pamieci majq styki pokryte zlotem. 
Aby zapobiec korozji i/lub utlenianiu, bedqcym wynikiem slykania sie 
roznych melali, do rozbudowy pamieci nalezy uzywac modulow 
ze zlotymi stykami. 



APRZESTROGA: Wyladowania elektrostatyczne mogq uszkodzic eleklroniczne 
elementy komputera lub karty dodalkowe. Przed przystqpieniem do wykonywania 
opisanych ponizej czynnosci nalezy pozbyc sie nagromadzonych ladunkow 
elektroslatycznych, dotykajqc uziemionego obieklu metalowego. Dodatkowe 
informacje na ten temat znajdujq sie w Appendix D, „Wyladowania 
elektrostatyczne". 



APRZESTROGA: Instalujqc modul pamieci, nie nalezy dotykac jego stykow. 
W przeciwnym razie mogq one ulec uszkodzeniu. 



1 . Wylaez komputer w prawidiovvy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nast^pnie wylaez wszystkie podtaezonc do niego 
urzadzenia zewn?trznc. 

2. Odlaez kabcl zasilajaey od gniazda sicci clcktryczncj i odlaez 
wszystkie urzadzenia zcwn^trzne. 

3. Zdejmij panel dostgpu komputera. 

4. Odszukaj gniazda modulow pamieci na ptyeic gtowncj. 

AOSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko poparzenia, przed dotknieciem 
podzespolow komputera nalezy poczekac na obnizenie ich temperatury. 
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Rozbudowa komputera 



5. Otworz oba zatrzaski gniazda O, a nast^pnie wloz modut 
do gniazda©. 




Instalowonie modufu DIMM 



Moduiy pamieci s;| skonstruowane w taki sposob, ze mozliwc 
jest ich zainstalowanic tylko w jcdncj pozycji. Nalczy dopasowac 
wyciecic w module do wypustki w gniezdzie pamieci. 



W celu uzyskania maksymalncj wydajnosci, gniazda nalezy wypclniac 
w ten sposob, aby pojemnose pamieci w kanalc A byla rowna 
pojemnosci pamieci w kanale B. Na przyklad jesli w gniezdzie 
XMM1 zainstalowany jest juz modui DIMM i do systcmu dodawany 
jest drugi modut DIMM, zalecane jest zainstalowanic modufu DIMM 
o takiej samej pojemnosci w gniezdzie XMM3 lub XMM4. 



6. Wcisnij modul do gniazda, az zostanic calkowicie i prawidlowo 
osadzony. Sprawdz, czy zatrzaski sa. zamkni^te ©. 

7. Powtorz czynnosci z punktow od 5 do 6, aby zainstalowac 
dodatkowc moduiy. 

8. Zaloz panel doste/pu komputera. 

Komputer powinicn automatycznic rozpoznac dodatkow^ pamiec 
po nastgpnym uruchomicniu. 
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Wymiana lub rozbudowa napedbw 



A 



W komputerze zainstalowanych mozc bye jednoczesnie szesc 
napc/dow (w roznych konfiguracj ach) . 

W tej czexci zawarte s*i proccdury wymiany lub rozbudowy 
napgdow pamieci masowej. Aby odkrecic wkrety prowadzace, 
nalezy uzyc srubokrgtu Torx. 



PRZESTROGA: Przed wyjeciem dysku twardego nalezy ulworzyc kopie 
zapasowe plikow osobislych, umieszczajqc je no zewnetrznym urzqdzeniu 
pamieci masowej, na przyklad na dysku CD. Niezastosowanie sie do tego 
zaiecenia moze doprowadzic do utraty danych. Po wymianie podstawowego 
dysku twardego konieczne bedzie uruchomienie dysku CD Restore Plus! 
w celu zaiadowania plikow zainstalowanych fabrycznie przez firme HP. 



Poiozenie napedbw w komputerze 




Polozenie nap$dow 



Dwie wneki 5,25-calowe o wysokosci 1,625 cala 
na napedy dodatkowe 

Dwie standardowe wneki 3,5-calowe o wysokosci 1,083 cala 
(na ilustracji przedstawiono naped dyskietek 
o pojemnosci 1,44 MB) 

Dwie wewnetrzne 3,5-calowe wneki dysku twardego, 
o wysokosci rownej 1,083 cala 
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Wyjmowanie nap^du 

1 . Wyiacz komputcr w prawidtowy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nastepnie wyiacz wszystkic podlaczone do niego 
urzadzcnia zewnetrznc. Odlacz kabcl zasilajacy od gniazda sieci 
clcktrycznej i odlacz wszystkie urzadzenia zewnetrznc. 

2. Zdejmij panel dost^pu i pokrywe. przednia. komputera. 

3. Odlacz kabel zasilajacy i kabel transfcru danych od zlaczy z tylu 
napedu, w sposob przedstawiony na ponizszych ilustracjach. 




Odiqczonie kabli od nap$du optycznego 
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4. Wspornik napgdu z wypustkami zwalniajacymi utrzymuje napgd 
we wnece. Podnies wypustk? zwalniajacu. na wsporniku O tego 
nap§du, ktory ma zostac wyjety, a nastepnie wysuri napcd 
z wngki ©. 




Wyjmowanie nap$dow 

5. Wykrgc cztery wkrgty prowadzacc (po dwa z kazdej strony) 
ze starego napcdu. WkrQty tc bq&<\ potrzcbnc do zainstalowania 
nowcgo napgdu. 
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Wktadanie napedu 



A 



PRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych, uszkodzeniu komputera 
lub napedu, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami: 

■ Przed wyjeciem lub wlozeniem dysku twardego nalezy zamknqc system 
w prawidlowy sposob, a nastepnie wyJqczyc komputer. Dysku twardego 
nie nalezy wyjmowac, gdy komputer jest wlqczony lub znajduje sie 

w stanie wstrzymania. 

■ Przed dotknieciem napedu nalezy roztadowac tadunki elektrostatyczne 
zgromadzone na powierzchni skory. Przy wyjmowaniu lub przenoszeniu 
napedu nalezy unikac dotykania jego zlqcza. Wiecej informacji 
dotyczqcych zapobieganiu uszkodzeniom spowodowanym 
wyladowaniami elektrostatycznymi znajduje sie w Appendix D, 
„Wytadowania elektrostatyczne". 

■ Z napedem nalezy obchodzic sie ostroznie. W zadnym wypadku 
nie wolno go upuscic. 

■ Nie wolno wciskac napedu do wneki na sile. 

■ Nalezy unikac kontaktu dysku twardego z plynami, jego przechowywania 
w miejscach narazonych na dziaianie ekstremalnych temperatur lub 

w poblizu produktow wytwarzajqcych pole magnetyczne 
(np. monitor, glosniki itp.). 

Przed wyjeciem starcgo dysku twardego nalezy utworzyc kopie 
zapasowc zgromadzonych na nim danych. 

Komputery firmy HP nie obsiuguja. podlaczania dyskow twardych 
SATA i PATA w tym samym systemic 

1. Zainstaluj w nowym napcdzie cztery wkrely (po dwa z kazdej 
strony) odkr^cone zc starcgo napedu. Wkr^ty ulatwia. utozenie 
napedu we wfasciwcj pozycji we wnccc. Dodatkowc wkr^ty 
prowadzacc sa. umicszczonc w przedniej cz^sci podstawy 
montazowcj komputera, pod pokrywa, przcdnia.. 

W przedniej cz^sci podstawy montazowej, pod pokrywa, przcdnui, 
znajduje sic; osiem dodatkowych wkr^tow prowadzacych. 
Cztery z nich maja. standardowe gwinty typu 6-32, a cztery 
pozostaic - gwinty mctryczne M3. Wkrgty standardowe sa. 
przeznaczonc dla dyskow twardych i maja. srebrne wykonczenie. 
Wkrcty mctryczne sa. przeznaczonc dla pozostatych napedow i majii 
czarnc wykonczenie. Nalezy uzyc odpowiednich wkretow 
prowadzacych do zainstalowania napedu. 
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2. Wsuwaj napgd do wngki sprawdzajac, czy wkrgty prowadzacc 
wyrownane ze szczelinami prowadzacymi, az zostanie on 
osadzony na miejscu. 




Wsuwonie nap$dow do klatki nap$du 
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4. Jczcli instalujcsz nowy dysk twardy, podlacz kabcl transfcru 
danych do zlacza na piycic glownej. 



Zestaw zastQpczego dysku twardego zawiera kilka kabli transfcru 
danych. Podiaczajac ten dysk, nalezy uzyc takicgo samcgo kabla, 
jaki by! zainstalowany fabrycznie. 



Jczcli system jest wyposazony w tylko jeden dysk twardy SATA, 
kabcl transfcru danych dysku twardego nalezy podfaczyc do 
cicmnonicbicskicgo zlacza oznaczoncgo jako P60 SATA 0, aby 
uniknac problcmow z wydajnoscia, dysku twardego. Jezeli dodawany 
jest drugi dysk twardy, to kabcl transfcru danych dysku twardego 
nalezy podlaczyc do biafego zlacza oznaczonego jako P61 SATA 1. 
Komputcry firmy HP nic obsluguja, podiaczania dyskow twardych 
SATA i PATA w tym samym systemic 



5. Wykonaj procedure opisamj w czgsci „Ponowny montaz 
komputera" w tym rozdzialc. 

6. Wiacz komputer. 

Jezeli wymicniony zostal podstawowy dysk twardy, nalezy uruchomic 
dysk Restore Plus! CD, aby przywrocic system opcracyjny, sterowniki 
programowc i/lub wszclkie aplikacje. ktore byty zainstalowanc fabrycznie 
przez firm? HP. Nalezy wykonac instrukeje dolaczonc do dysku CD. 
Po ukoriczcniu proccsu przywracania nalezy zainstalowac ponownie 
pliki osobistc, ktorych kopie zapasowc utworzono przed wymiana. 
dysku twardego. 
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Instalowanie i wyjmowanie kart rozszerzeh 

Komputer jest wyposazony w dwa gniazda rozszerzen PCI, w ktorych 
mozna umiescic kart? rozszerzen o dlugosci maksymalnej 17,46 cm 
(6,875 cala). Komputer jest tez wyposazony w jcdno gniazdo 
rozszerzen PCI Express xl. 




Pohzenie gniazd rozszerzen 



Pozycja 


Opis 


O 


Gniazda rozszerzeh PCI 


© Gniazdo rozszerzeh PCI Express xl 
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Aby \vyj4c, wymicnic lub dodac kartc. rozszerzen: 

1 . Wyiqcz komputcr w prawidiowy sposob z poziomu systcmu 
operacyjnego, a nast^pnie wylqcz wszystkie podi^czonc do niego 
urzi|dzcnia zcwn^trznc. Odi^cz kabcl zasilajacy od gniazda sieci 
elcktrycznej i odi^cz wszystkie urzi|dzcnia zewnetrzne. 

2. Zdejmij panel dost^pu i potoz komputcr na boku, zc zdjetym 
panclcm dost^pu skierowanym ku gorze, tak aby miec dost^p 
do podzespolow wcwnctrznych. 

3. Przesuwana blokada z tyiu komputera utrzymujc na micjscu 
wsporniki kart rozszerzen i ostony gniazd rozszerzen. Usun srubg 
mocuj4C4 blokade. osiony gniazda O, a nast^pnie wysuri blokade. 
ostony gniazda ze wspornikow ©, tak aby jc odblokowac. 




Zwalnianie blokody osiony gniazd 
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4. Przcd zainstalowanicm karty rozszerzen wyjmij oslonc gniazda 
rozszerzcri lub istnicjacq kartc rozszerzen. 

a. Jczcli instalujesz karte rozszerzen w pustym gniczdzie, 
zdejmij odpowicdniq ostone z tytu podstawy montazowcj. 
Pocia.gnij oslonc pionowo do gory z gniazda, a nastepnic 
wyjmij ja. z podstawy montazowej. 




Zdejmowanie oslony gniazda rozszerzen 
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b. Jczeli wyjmujesz karte. rozszcrzcri PCI, chwyc ja_ za obie 
krawedzic, a nastepnic ostroznic porusz do przodu i do tyiu, 
az jej zlacza odblokuja, sie. z gniazda. Podnies karte 
rozszcrzcri pionowo do gory z gniazda O, a nastepnic 
odciiignij j;| od podstawy montazowcj ©, aby zwolnic 
z podstawy. Uwazaj, aby nic porysowac karty innymi 
elementami komputera. 




Wyjmowonie karty rozszerzen 

Przed wyjeciem zainstalowancj karty rozszerzen nalezy odtaczyc 
wszystkic podlaczonc do nicj kable. 



5. Jezeli stara karta rozszcrzcri nic jest wymieniana na nowa, karte, 
zainstaluj oslone gniazda rozszcrzcri, aby zaslonic gniazdo. 
Wloz mctalow^ osione. gniazda do otwartego gniazda i przesuri 
zatrzask oslony w doi w cclu zamocowania jcj na micjscu. 

APRZESTROGA: Po wyjeciu karty rozszerzen z gniazda nalezy wlozyc na jej 
miejsce nowq karte lub zainstalowac osione gniazda w celu zapewnienia 
prawidlowego chlodzenia elementow wewnetrznych podczas pracy. 
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6. Jesli wymieniasz lub instalujesz nowa. karte rozszerzeri, 
przytrzymaj karte tuz nad gniazdcm rozszerzeri na piycie 
giownej, a nastcpnie przesuri karte w kicrunku tylncj czcsci 
podstawy montazowej O, tak aby wspornik karty zostai 
wyrownany z gniazdem z tyiu podstawy montazowej. Dclikatnic 
wcisnij karte do gniazda rozszerzeri na piycie giownej ©. 




Wymiono lub dodowonie karty rozszerzeri 



Instalujac karte rozszerzeri, nalezy ji| wcisn^c w taki sposob, 
aby caty styk zostai prawidiowo osadzony w gniezdzie. 



7. Po wymianie karty rozszerzeri umiesc stani karte 

w zabczpieczonym elcktrostatycznic opakowaniu nowcj karty. 
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8. Trzymajac wspornik karty rozszerzen przy podstawic montazowej, 
wsuri blokadc ostony gniazda w dot w kicrunku wspornikow kart 
rozszerzen i oston gniazd O, aby zamocowac je na miejseu, 
a nastepnie zainstaluj srubc © mocujacq blokadc ostony gniazda. 




Mocowonie kart rozszerzen i oslon gniazd 

9. Wykonaj procedure opisana. w czesci „Ponowny montaz 
komputera" w tym rozdziale. 
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Ponowny montaz komputera 

1 . Ustaw podstawc montazowq w pozycji pionowej. Wfoz trzy zaczepy 
znajdujace sie z prawej strony pokrywy O do prostokqtnych 
otworow w podstawic montazowej, a nastcpnie przcchyl pokrywe ©, 
tak aby trzy zatrzaski z lewcj strony pokrywy wesziy do otworow 
w podstawie montazowej. 




Zokiodanie pokrywy przedniej 
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2. Umiesc boczny panel dost^pu w prawidtowcj pozycji 

na podstawie montazowej, a nast^pnie wsuri go na micjsce O. 
Sprawdz, czy otwor na srube. jest wyrownany z otworem 
w podstawie montazowej, a nastepnie przykrec srube. ©. 




Zokladonie bocznego ponelu dostfpu 

3. Podla.cz kabel zasilaj^cy do komputera, a nastgpnic podlacz 
go do gniazda sicci clcktrycznej. 

4. Podia.cz do komputera wszystkie urzadzenia zewncttzne. 

AOSTRZEZENIE: Ze wzglcd u na ryzyko porazenia prqdem, pozaru albo 
uszkodzenia urzqdzenia, nie nalezy podlqczac zlqczy telekomunikacyjnych 
lub telefonicznych do gniazda karty sieciowej (NIC). 



5. Wiacz komputcr, naciskajac przycisk zasilania. 
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Dane techniczne 



Komputer HP Compaq typu microtower 



Wymiary komputera typu microtower 

Wysokosc 14,5 cala 36,8 cm 

Szerokosc 6,880010 17,5 cm 

GJebokosc 1 6,5 cola 42,0 cm 

Przyblizony ciezar 23,8 funta 10,82 kg 

Zakres dopuszczalnych temperatur 

Praca od 50 do 95°F od 1 0 do 35°C 

Przechowywanie i transport od -22 do 140°F od -30 do 60°C 

Wilgotnosc wzgledna (bez kondensacji) 

Praca 10-90% 10-90% 

Przechowywanie i transport 5-95% 5-95% 

Maksymalna wysokosc nad poziomem 

morza (przy cisnieniu atmosferycznym) 1 0 000 stop 3 048 m 

Praca 30 000 stop 9 144 m 

Przechowywanie i transport 

Wartosc znamionowa temperatury procy jest obnizana o 1,0°C na kazde 300 m (1 000 stop) 
do wysokosci 3 000 m (10 000 stop) nad poziomem morzo (bez dlugotrwalego oddziatywania 
promieni slonecznych). Maksymalna szybkosc zmiany temperatury wynosi 10°C/h. Gorny limit 
moze zostac ograniczony przez rodzaj i liczbe zainstalowanych urzqdzeh dodatkowych. 

Promieniowanie ciepta 

Maksymalne 1575 BTU/h 397 kcal/h 

Typowe (tryb uspienia) 340 BTU / h 86 kca| / h 
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Komputer HP Compaq typu microtower (ciqg dolszy) 



Napiecie wejsciowe 





115 V 


230 V 


Zasilacz 






Zakres napiecia roboczego* 


90-132 prqdu 


1 80-264 V prqdu 




przemiennego 


przemiennego 


Zakres napiecia znamionowego 


100-127 prqdu 


200-240 V prqdu 




przemiennego 


przemiennego 


Liniowa czestotliwosc znamionowa 


50-60 Hz 


50-60 Hz 


Moc wyjsciowa 


300 W 


300 W 


Wartosc znamionowa prqdu (males.)* 


8 Aprzy 100 V 


4 A przy 200 V 



prqdu prqdu 
przemiennego przemiennego 

*Ten system wykorzystuje zasilacz z pasywnq korekejq wspotczynnika mocy. Korekcja wspotczynnika 
mocy jest wykonywana tylko w trybie pracy 230 V. Dzieki temu system spetnia wymagania 
zwiqzane z oznaczeniem CE w krajach Unii Europejskiej. Ten zasilacz wymaga uzycia przetqeznika 
wyboru zakresu wejsciowego napiecia zasilania. 
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Wymiana baterii 



Bateria, w ktora. jest wyposazony komputer, zapewnia zasilanie 
zegara czasu rzeczywistego. Wymieniajac bated?, nalezy jq zastapie 
bateriii rownowaznq do tcj picrwotnie zainstalowanej w komputerze. 
Komputer jest wyposazony w pastylkowq baterie. litowa, o napicciu 3 V. 

Okrcs eksploatacji baterii mozna wydluzyc, podtaczajac komputer 
do sprawncgo gniazda sieei elektryeznej. Zainstalowana w komputerze 
bateria litowa NIE jest uzywana, gdy komputer jest podiaczony 
do zrodia pradu przemiennego. 



AOSTRZEZENIE: W komputerze zastosowano wewnetrznq baterie litowq 
z dwutlenkiem manganu. W przypadku nieprawidk>wego obchodzenia sie 
z bateriq istnieje ryzyko pozaru lub poparzenia substancjq chemicznq. 
Ze wzgledu na ryzyko zranienia, nalezy pamietac o nastepujqeych zaleceniach: 

■ Nie wolno ponownie ladowac baterii. 

■ Nie nalezy poddawac baterii dzialaniu temperatur wyzszych 
niz60°C(140°F). 

■ Baterii nie wolno rozbierac, zgniatac, przekluwac, zwierac jej 
zewnetrznych kontaktow, wrzucac do wody ani ognia. 

■ Baterie nalezy wymieniac tylko na baterie firmy HP odpowiedniq 
dla tego produktu. 

A 



PRZESTROGA: Przed przystqpieniem do wymiany baterii nalezy pamietac 
o wykonaniu kopii zapasowej ustawieh pamieci CMOS. Wyjecie baterii 
z komputera powoduje wyzerowanie ustawieh pamieci CMOS. Informacje 
o tworzeniu kopii zapasowej ustawieh pamieci CMOS mozna znalezc 
w Podreczniku rozwiqzywania problemow na dysku CD Documentation. 



Baterii, pakietow baterii ani akumulatorow nie wolno wyrzucac do 
zwyktych pojemnikow na smieci. Nalezy je przekazac do recyklingu, 
oddac do prawidlowego skladowania dystrybutorowi odpadow lub 
zwrocic autoryzowanemu przedstawicielowi firmy HP. 
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Wymiana baterii 



APRZESTROGA: Wytadowanio eleklroslatycznc mogq uszkodzic eleklroniczne 
elementy kompulera lub jego urzqdzenia dodatkowe. Przed przystqpieniem do 
wykonywania opisanych ponizej czynnosci nalezy pozbyc s\e nagromadzonych 
ladunkow elektrostatycznych, dolykajqc uziemionego obiektu metalowego. 



1 . Wylacz komputer w prawidiovvy sposob z poziomu systemu 
opcracyjncgo, a nastcpnie wylacz wszystkic podlaczone do niego 
urzqdzenia zewnctrznc. 

2. Odfacz kabcl zasilajacy od gniazda sicci clcktrycznej i odfacz 
wszystkic urzadzenia zewn^trzne. Nastepnie zdcjmij panel 
dostcpu komputera. 

Aby uzyskac dost?p do baterii, konieczne moze bye wyjecie 
karty rozszerzeri. 

3. Odszukaj baterie ijej uchwyt na plycic giownej. 

4. W zaleznosci od typu uchwytu baterii na plycic giownej, 
wykonaj ponizsze czynnosci w eclu wymiany baterii. 

Typl 

a. Wyjmij baterie. z uchwytu. 




Wyjmowonie baterii pastylkowej (typ 1) 

b. Wsuri now;| baterie do uchwytu, bicgunem dodatnim 
skicrowanym w gor?. Uchwyt automatycznie zamocujc 
baterie w prawidlowej pozyeji. 
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Typ2 

a. Aby zwolnic baterie z uchwytu, scisnij mctalowy zacisk 
wystajacy nad krawgdzia. baterii. Kicdy batcria wysunie sie 
ku gorze, wyjmij jii©. 

b. Aby zainstalowac nowq baterie, wsuri jej brzcg pod krawedz 
uchwytu, bicguncm dodatnim skierowanym w gore. 
Nacisnij drugi brzcg baterii. Mctalowy zacisk powinien 
wyskoczyc ponad brzcg baterii ©. 




Wyjmowonie i wkladanie baterii postylkowej (typ 2) 
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Wymiana baterii 



Typ3 



a. Odciagnij zacisk O utrzymujacy batcric na micjscu, 
a nastgpnie wyjmij batcric ©. 

b. Wfoz nowii bateri? i ustaw zacisk z powrotem na micjscu. 




Wyjmowanie baterii postylkowej (typ 3) 




Po wtozcniu baterii nalezy wykonac ponizszc czynnosci w eclu 
ukoriczenia proccdury wymiany. 



5. Zaioz panel dostepu komputera. 

6. Podiacz kabel zasilajacy do gniazda sieci elektrycznej 
i wtacz komputcr. 

7. Za pomoca. programu Computer Setup ustaw ponownic date 
i godzing, hasla oraz innc wartosci ustawien systemu. 
Wicccj informacji na ten temat mozna znalezc w Podreczniku 

do programu Computer Setup (FJO) na dysku CD Documentation. 
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Blokady zabezpieczajqce 



Instalowanie blokady zabezpieczajqcej 

Za pomoca. przcdstawionych ponizcj i na nast^pncj stronic blokad 
mozna zabczpieczyc komputcr typu microtower. 

Blokada kablowa 




Instalowanie blokady kablowej 
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Wyiadowania elektrostatyczne 



Ladunki elektrostatyczne znajdujace sig na ciele cziowicka lub innym 
przewodniku moga. doprowadzic do uszkodzenia piyty glowncj lub 
innych czuiych clcmcntow czy urzadzeri. Mozc to spowodowac 
ograniczenic trwafosci urzadzenia. 

Zapobieganie wytadowaniom elektrostatycznym 

Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyfadowaniami 
elektrostatycznymi, nalezy przestrzegac nastepujacych zaleceri: 

■ Nalezy unikac bezposrednicgo kontaktu urzadzeri zc skorq, 
przcchowujac jc i transportujac w specjalnych opakowaniach 
antystatycznych. 

■ Elcmcnty czuie na wyiadowania nalezy przechowywac* 

w opakowaniach, az do momenta zainstalowania ich w stacjach 
roboczych zabczpicczonych przed wytadowaniami 
elektrostatycznymi. 

■ Przed wyjeciem urzadzenia z opakowania nalezy jc umicscic 
na uzicmioncj powierzehni. 

■ Nalezy unikac dotykania bolcow, przewodow lub uktadow. 

■ Przed kontaktcm z clementami lub uldadami czutymi na 
wyiadowania trzeba zawsze pamictac o wlasciwym uzicmieniu. 
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Metody uziemiania 



Dostgpnych jest kilka metod uziemiania. Nalezy skorzystac zjednej 
z nieh przed dotkniccicm lub przysUipicniem do instalowania 
elementow czulych na wyladowania. 

■ Na nadgarstek nalezy zakladac opaske. uziemiajaea., polaezona. 
przewodem uziemiajacym z podstawa. montazowq komputera lub 
sama. stacja. robocza.. Opaski takie to clastyeznc opaski uziemiajace, 
posiadaja.ee opor minimum 1 mcgaoma+/- lOproeent. 
Prawidlowe uzicmienie zapewnia opaska przylegaja_ca do skory. 

■ Podczas pracy wykonywancj na stoj^eo nalezy stosowae opaski 
na stopy, palec u nog lub buty. Stojac na przewodzacej podlodze 
lub maeie rozpraszajacej, nalezy stosowae opaski na obie stopy. 

■ Nalezy uzywae przewodzacych narzedzi serwisowyeh. 

■ Nalezy uzywae przenosnego zestawu serwisowego 
wyposazoncgo w skladana. mat? rozpraszajaea. ladunki 
clcktrostatyeznc. 

Zalceany sprzgt do uziemienia mozna nabye u autoryzowancgo 
dystrybutora, sprzedawey lub scrwisanta produktow firmy HP. 

gix Wigecj informaeji o wyladowaniaeh elektrostatyeznyeh mozna 



uzyskac u autoryzowancgo dystrybutora, sprzedawey lub serwisanta 
produktow firmy HP. 
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Zalecenia dotyczqce pracy komputera, 

rutynowa piel^gnacja 
i przygotowywanie komputera do 

transportu 



Zalecenia dotyczqce pracy komputera 
i jego rutynowa piel^gnacja 

Przy konfigurowaniu komputera i monitora oraz ich obstudze nalezy 
przestrzegac ponizszych zalecen: 

■ Komputcr nalezy chronic przed wilgociq, bczposrcdnim 
oddziaiywaniem swiatla slonecznego oraz nadmiernic wysokimi 
lub nadmiernic niskimi tcmpcraturami. Informacje 

o dopuszczalnych przedziatach tcmpcratur i wilgotnosci znajdujq 
si? w dodatku A, ..Dane techniczne" tcgo podrecznika. 

■ Komputcr nalezy umiescic na stabilncj i piaskicj powicrzehni. 
Ze wszystkich stron komputera zawierajacych otwory 
wcntylacyjne oraz nad monitorem nalezy pozostawic 

co najmnicj 10,2 cm wolncj przestrzeni, aby umozliwid 
swobodny przcplyw powietrza. 

■ Nie wolno w zaden sposob blokowac otworow wcntylacyjnych 
ani otworow wlotowych, gdyz utrudni to swobodny przcplyw 
powietrza. Nie nalezy ustawiac klawiatury z opuszczonymi 
stopkami bczposrednio przed komputercm, poniewaz to rowniez 
ogranicza przcplyw powietrza. 

■ Nie wolno korzystac z komputera przy zdjctcj pokrywic lub 
panelu bocznym. 

■ Nie nalezy ustawiac komputcrow jeden na drugim ani ustawiac 
ich tak blisko siebie, ze moglyby oddzialywac na sicbic 
wzajemnic powictrzem obicgowym lub podgrzanym. 
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Zalecenia dotyczqce pracy kompuiera, rutynowa piel$gnacja i przygofowywanie kompuiera do transporiu 



■ Jezcli komputcr bcdzic uzywany w osobncj obudowie, 
nalezy zapcwnic obudowie wentylacjc; \vlotow4 i wylotowa.. 
Nadal tez maj^ zastosowanic wszystkie powyzsze zalecenia 
dotyczqce pracy komputcra. 

■ Komputer jest przeznaczony do ci^gtej pracy (24 godziny 
na dob?), pod warunkiem jednak, ze spelnione zostana. 
wymienione wyzej zalecenia. 

■ Komputcr i klawiaturc. nalezy chronic przed kontaktcm z plynami. 

■ Nie wolno zastaniac szczelin wentylacyjnych monitora zadnym 
materialem. 

■ Nalezy zainstalowac lub uaktywnic funkeje zarzadzania cnergia. 
dostgpne w systemie operacyjnym lub innc oprogramowanic, 

w tym stany uspicnia. 

■ Przed przystapicnicm do wykonywania wymicnionych nizej 
czynnosci nalezy zawsze wylaczyc komputer. 

□ Obudowe. komputcra nalezy czyscic za pomoca, mi^kkiej 

i wilgotnej tkaniny. Uzywanic srodkow czyszczacych moze 
zniszczyc powicrzehnig lub spowodowac jej odbarwicnie. 

□ Od czasu do czasu nalezy przeczyscic otwory wentylacyjne 
ze wszystkich stron komputcra. Niektorc rodzajc wlokien, 
kurz i innc ciala obec moga, zablokowac szczeliny 
wentylacyjne i ograniczyc przcplyw powietrza. 
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Srodki ostroznosci przy obchodzeniu si$ 
z nap^dem optycznym 

Podczas obslugi lub czyszczcnia napedu optyczncgo nalezy 
przestrzegac ponizszych zalecen. 

Obsluga 

■ Nic wolno przesuwac napedu podczas pracy. Moze to spowodowac 
bledy odczytu danych. 

■ Nalezy unikac poddawania napedu nagtym zmianom temperatur, 
gdyz moze to powodowac uszkodzcnia wcwnatrz urzadzenia. 
Jczcli naped jest wlaczony, a tempcratura nagle ulegnie 
gwaitowncj zmianic, nalezy odezekac przynajmnicj godzine, 

a nastepnie wyfaczyc zasilanic. Po natychmiastowym 
przystapicniu do uzywania napedu moga. sic pojawic problcmy 
z odczytywanicm danych. 

■ Nalezy unikac umieszczania napedu w miejscu, gdzie bedzic 
on narazony na duza. wilgotnosc, skrajne tempcratury, drgania 
mcchanicznc lub bezposrednic dziatanic swiatia stonecznego. 

Czyszczenie 

■ Panel przcdni oraz clemcnty stcrujacc nalezy czyscic miekka. 
sciereczkq — sucha, lub zwilzona. w roztworze lagodnego 
dctcrgentu. Nic wolno bczposrednio spryskiwac urzadzenia 
zadnymi srodkami czyszczacymi. 

■ Nic wolno czyscic urzadzenia rozpuszczalnikami (na przyklad 
alkoholem lub benzenem), poniewaz substancje tc mogq 
uszkodzic powierzehnie. 

Srodki bezpieczehstwa 

Jezeli do napedu przedostanie sic jakis obickt lub plyn, nalezy 
niczwlocznic odiaczyc komputcr od zasilania i dostarczyc go 
do autoryzowancgo punktu scrwisowego firmy HP. 
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Przygotowanie do transportu 

Przygotowujac komputer do transportu, nalezy postcpowac zgodnie 
z ponizszymi wskazowkami: 

1. Utworz kopic zapasowc danych znajdujacych si? na dysku 
twardym. W tym cclu uzyj dyskow PD, tasm, dyskow CD 
lub dyskictck. Zadbaj o to, aby nosniki zawicrajacc kopie 
zapasowe nie byly w czasie przcchowywania lub transportu 
poddawane dziaianiu impulsow elektrycznych ani magnetycznych. 



g^. Dysk twardy jest blokowany automatycznic po wylaczeniu 
zasilania komputera. 



2. Wyjmij z napcdu dyskictki programowe i umiesc je 
w osobnym miejscu. 

3. Wfoz pusta, dyskictkg do napgdu dyskietek, aby zabczpicczyc go 
na czas transportu. Nic uzywaj dyskietki, na ktorej sajuz 
zapisane lub bqdi\ zapisywanc dane. 

4. Wylacz komputer i podlaczone do nicgo urzadzcnia zcwn^trzne. 

5. Wyjmij wtyczkc. kabla zasilajaccgo z gniazda sicci clcktrycznej, 
a nastgpnic z komputera. 

6. Odtacz clcmcnty komputera i urzadzenia zewnettzne od zrodla 
zasilania, a nast?pnie od komputera. 

Przcd transportcm komputera sprawdz, czy wszystkie karty s<| 
wlasciwie osadzone i zamocowane w gniazdach na plyeie glownej. 



7. Zapakuj elemcnty komputera i urzadzenia zewn^trzne do ich 
oryginalnych lub podobnyeh opakowan, z odpowiednia, iloscia, 
matcriatu tlumiaccgo, zabezpieczajqcego je podczas podrozy. 



Informacjc dotyczqce dopuszezalnych zakrcsow temperatur 

i wilgotnosci w czasie transportu znajduja, si? w dodatku A, „Dane 

techniczne" w tym podrcczniku. 
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B 

blokady 

blokada kablowa C-l 

kiodka C-2 
blokady zabezpieczaja.ce C-l 

c 

CD-R/RW, napcd 
instalowanie 2-12 
umiejscowienic 2-13 

D 

dane techniczne A— 1 

DDR2-SDRAM 2-6 

DVD+R/RW, napcd 
instalowanie 2-12 
umiejscowienic 2-13 

DVD-ROM, napcd 
instalowanie 2-12 
umiejscowienie 2-13 

E 

clcmcnty 

klawiatura \-4 
panel przedni 1-2 
panel tylny 1-3 



gniazdo sluchawkowe 1-2 
I 

instalacja karty rozszerzeri 2-22 
instalowanie 

blokady zabezpieczajace C-l 

karta rozszerzeri 2-22 

napedy 2-12, 2-17 

pamicc 2-6 

K 

karta PCI 

zobacz: karta rozszerzeri 
klawiatura 

clcmcnty 1-4 

ztacze 1-3 
klawisz aplikacji 1-4 
klawisz z logo systemu Windows 

funkeje 1-5 

polozenic 1-5 
komputer 

blokady zabezpieczajace C-l 

dane techniczne A-l 

przygotowanie do transportu E-3 

zaleccnia dotyczace pracy E-l 
kontrolery SATA 2-21 
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Modu 2-6 
moduty DIMM 

zobacz: pamie/c 
monitor, podfciczanie 1—3 
mysz 

funkcje specjalne 1-6 
zlacze 1-3 

N 

naped CD-ROM 

instalowanic 2-12 

umicjscowienie 2-13 
naped dyskietek 

instalowanie 2-12 

przycisk wysuwajacy 1-2 

umicjscowienie 2-13 

wskaznik aktywnosci 1-2 
napQd dysku twardego 

instalowanie dysku SATA 2-12, 2-17 

przy wracanie 2-2 1 

umicjscowienie 2-13 

wskaznik aktywnosci 1-2 
napedy optyczne 

definicja 1-2 

instalowanic 2-17 

przycisk wysuwajacy 1-2 

umicjscowienie 2-13 

wskaznik aktywnosci 1-2 

wyjmowanie 2-14 



o 

otwieranic panclu dostQpu C— 1 
P 

pamiec 

dane techniczne 2-6 

instalowanic 2-6 

pojemnose 2-6, 2-7, 2-10 

tryb asymetryczny 2-7 

tryb jednokanalowy 2-7 

tryb z przeplotem 2-7 

wypcinianic gniazd 2-7 
panel dostgpu 

zakladanie 2-29 

zdcjmowanie 2-4 
panel przcdni, clcmcnty 1-2 
panel tylny, elementy 1-3 
polozenie napedow 2-12 
potozenie numeru seryjnego 1-6 
pokrywa przednia 

zakladanie 2-28 

zdcjmowanie 2-5 
przygotowanic do transportu E-3 
przy wracanie oprogramowania 2-21 

R 

RJ-45, zlacze 1-3 

u 

USB, porty 

panel przcdni 1-2 
panel tylny 1-3 
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w 

wskazniki stanu 1-4 

wytadowania clcktrostatyczne, zapobicganie 

uszkodzcniom D-l 
wyjmowanie 

karta rozszerzen 2-22 

napcdy 2-14 
vvymiana batcrii B-l 



z 

zfaezc audio 1-3 

zfaezc mikrofonowe 1-2, 1-3 

ztaczc rownolegte 1-3 

zfacze sluchawkowc/zliicze wyjsciowe 1-3 

zlijcze szeregowe 1-3 

zasilanie 

gniazdo kabla 1-3 

przycisk 1-2 

wskaznik 1-2 
zdejmowanie 

oslona gniazda rozszerzen 2-24 

panel dostcpu komputera 2-3 

pokrywa przcdnia 2-5 
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